EASYFAIRS

Visit the future

PRESSEINFORMATION

EMPACK 2025 in Dortmund:

Hier trifft sich die Verpackungsbranche

Miinchen, 10.04.2025. Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, neue Verordnungen, Digitalisie-
rung und Nutzung von Kiinstlicher Intelligenz: Es gibt viele und groBe Themen, die in der gesam-
ten Verpackungsbranche diskutiert werden. Die EMPACK bietet das richtige Forum dafiir - zu-
nachst in Dortmund (7.-8. Mai 2025) und vier Wochen spater in Hamburg (3.-4. Juni 2025). Die
Besucher konnen an beiden Standorten eine ebenso entspannte wie interessante Fachmesse fiir
Industrie- und Transportverpackungen mit hohem Praxisbezug erwarten. Zusatzliche Synergien
ergeben sich durch die zeitgleich stattfindende LOGISTICS & AUTOMATION. In Hamburg ist die
EMPACK erstmals sogar Teil eines Messe-Trios mit der all about automation.

In Dortmund adressiert die EMPACK Entscheider in der verpackenden Wirtschaft in ganz Nordrhein-
Westfalen und daruber hinaus. Nach dem Motto ,,Die volle Packung Branchenwissen“ schafft die Messe
die Plattform fiir einen direkten Austausch der Branchenexperten - und das gleich doppelt: auf der

Ausstellungsflache und mit dem Rahmenprogramm auf der Insights Stage.

Beide Male stehen die zentralen und aktuellen Themen und Trends der Verpackungsindustrie im Fo-
kus: Nachhaltigkeit, Ein- oder Mehrweglosungen, Wettbewerb der Werkstoffe und Einsatz von Kl in
der Wertschopfungskette der Verpackungsbranche. Trotz dieser ,,groBen* und schweren Themen ist
die Messe angenehm kompakt, der Veranstalter macht es den Besuchern leicht. Die Wege sind kurz,
der Datenaustausch zwischen Ausstellern und Besuchern ist digital - per TOUCH & COLLECT bleibt
man in Verbindung. Bei allen Themen steht der Praxisbezug im Fokus und das Ziel, den Besuchern

Ideen und Inspiration flir die Umsetzung in ihrem Unternehmen mitzugeben.

Was erwartet die Besucher der Messe? In Dortmund vertreten sind unter anderem: ARANCO Deutsch-
land Verpackung, Beck Packautomaten, Bluhm Systeme, Ellerhold, Engels Behaltertechnik, ErgoPack,
Flux Gerate, FROMM Verpackungssystem, Gustav Schramm, Hitachi Europe, Infolio Group, Innepla,
Knuppel Verpackung, Moderne Verpackung Carl Bernh. Hoffmann, Mosca, Prodinger, Walther Faltsys-
teme und viele mehr. Und neben den 'Hardware'-Herstellern von Maschinen und Verpackungsmateri-
alien stellen auch Software-Hersteller sowie Unternehmen mit umfassenden Verpackungsdienstleis-

tungen ihre Kompetenzen vor.

Fur die meisten Besucher der EMPACK durfte ein Besuch in der Nachbarhalle mit der LOGISTICS &
AUTOMATION mehr als sinnvoll sein. Hier zeigen u.a. folgende Unternehmen ihr Portfolio fur die Int-
ralogistik: AM Logistic Solutions, BOPLAN Deutschland, SSI-Schafer, IdentPro, Linde Material Handling
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Rhein-Ruhr, Matthews Marking Systems, META-Regalbau, MPM Deutschland, NIMMSTA, ORGATEX, pro-
Logistik, Scaglia INDEVA, SSI Schafer, Toyota Material Handling und Vetter Industrie. Insgesamt bilden
die rund 140 Aussteller in Dortmund ein sehr breites Spektrum der Materialfluss- und Verpackungs-
technik ab.

Was erwartet die Besucher im Vortragsprogramm? Am ersten Tag kuratiert das Fraunhofer IML eine
umfangreiche Session mit interessanten Forschungsergebnissen und auch sehr praxisrelevanten The-
men. Ein Vortrag stellt z.B. ,,die Palette als Analysetool“ und das Pal2Rec-Konzept vor, ein weiterer

beschreibt ein Verfahren der Volumenoptimierung im e-Commerce mit Kl-basierter Software.

Zu den weiteren Highlights im Rahmenprogramm am ersten Messetag gehoren ein Workshop vom Fach-
magazin neue Verpackung zum Thema ,,Wie Kl das Verpacken verandert - Wie konnen Verpackungs-
prozesse effizienter und nachhaltiger gestaltet werden?“ sowie ein Vortrag mit anschlieBender Pa-
neldiskussion des Deutschen Mehrwegverbandes e.V. Er leitet schon Uber zum zweiten Tag, an dem
Mehrweglosungen im Fokus stehen - zum Beispiel mit dem praxisbezogenen Vortrag der Stiftung Initi-
ative Mehrweg, Inotec und WALTHER Faltsysteme: ,,Mehrweg im Mittelpunkt - innovative und nach-

haltige Projekte aus der Praxis, die begeistern!*

Auch die Messe selbst bietet in diesem Jahr mehrere Neuheiten, darunter ein von Linde aufgebautes
Stapler-Testgelande und von SSI-Schafer und der neuen Verpackung gesponsorten ,,Afterwork Loun-
ges“ fur die Communities der beiden Veranstaltungen mit kostenfreien Drinks, Musik und Networking-
Moglichkeiten ab 15 Uhr.

Der Uberblick zeigt: Die Voraussetzungen dafiir, dass Aussteller und Besucher die EMPACK in Dort-
mund als erfolgreiche und inspirierende Messe mit vielen Highlights erleben, sind bestens. Entscheider
der Verpackungsbranche in NRW sollten die Messe nicht verpassen. Wer bis jetzt noch kein Ticket hat,
kann Uber ausstellende Unternehmen oder direkt Uiber Easyfairs ein kostenfreies Messeticket im Wert
von 25 Euro erhalten. Und wer Hamburg besser erreicht als Dortmund, merkt sich am besten den 3.-
4. Juni 2025 im Kalender vor. Dann findet das Messe-Duo von LOGISTICS & AUTOMATION und EMPACK
in der Messe Hamburg statt - hier sogar gemeinsam mit der ,,all about automation, die thematischen

Schnitt-stellen zur Materialflusstechnik und zum Verpackungsmaschinenbau bietet.

Daten und Fakten Dortmund 2025

EMPACK und LOGISTICS & AUTOMATION Dortmund

Termin: 07. und 08. Mai 2025

Ort: Messe Dortmund

Ticketpreis: Tages-Ticket fur € 25,- (gilt fur beide Fachmessen)

Veranstalter: Easyfairs Deutschland GmbH, Balanstr. 73, Haus 8, 81541 Munchen

Messewebseiten: www.intralogistik-messen.de und www.empack-messen.de
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Daten und Fakten Hamburg 2025

EMPACK und LOGISTICS & AUTOMATION Hamburg

Termin: 03. und 04. Juni 2025

Ort: Hamburg Messe

Ticketpreis: Tages-Ticket fur € 25,- (gilt fur beide Fachmessen)

Veranstalter: Easyfairs Deutschland GmbH, Balanstr. 73, Haus 8, 81541 Miinchen

Website: www.intralogistik-messen.de und www.empack-messen.de

Informationen iiber Easyfairs

Easyfairs organisiert und veranstaltet Events, die Communities unter dem Motto ,,Visit the future“
zusammenbringen.

Wir organisieren derzeit 110 marktfiihrende Events in 14 Landern (Algerien, Belgien, Finnland, Frank-
reich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Osterreich, Usa und
GroBbritannien) und betreiben 8 eigene Messegelande in Belgien, den Niederlanden und Schweden
(Antwerpen, Gent, Mechelen-Brissel Nord, Namur, Gorinchem, Hardenberg, Malmo und Stockholm).

In der D-A-CH-Region organisiert Easyfairs u.a. die all about automation, die KPA Kunststoff Produkte
Aktuell, Kuteno, AQUA Suisse, die EMPACK, die FMB, die LOGISTICS & AUTOMATION, die LOGISTICS &
DISTRIBUTION, die maintenance, die PUMPS & VALVES, die RECYCLING-TECHNIK und die SOLIDS.

Unser Ziel ist es, das Geschaftsleben unserer Kunden zu vereinfachen und den Return on Investment
fur professionelle Communities durch unsere All-in-Formate, fortschrittliche Technologien und einen
kundenzentrierten Ansatz zu erhohen.

Unsere digitalen Formate und Initiativen bieten unseren Communities hervorragende Moglichkeiten,
sich effektiv zu vernetzen und das ganze Jahr iiber Geschafte zu machen. Wir horen auf unsere
Communities, um uberzeugende Online-Formate zu schaffen, die zu ihren sich standig weiterentwi-
ckelnden Bedirfnissen passen.

Die Easyfairs Gruppe beschaftigt 870 hochengagierte Talente, setzt die besten Marketing- und Tech-
nologie-Tools ein und entwickelt Marken mit einer starken Anziehungskraft fiir unsere Stakeholder.

Deloitte hat Easyfairs 2024 zum sechsten Mal in Folge den Status "Best Managed Company” verliehen.

, Visit the future“ gemeinsam mit Easyfairs und erfahren Sie mehr auf www.easyfairs.com

Fiir weitere Information:

Kontakt Easyfairs

Nicola Pavlovic
Senior Marketing Manager
Tel. +49 (0)89 127 165 142

nicola.pavlovic@easyfairs.com
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